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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Zaawansowane techniki wytwarzania w mechatronice

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/semestr

Mechatronika 1/1

Studia w zakresie (specjalnosc) Profil studiow

- ogblnoakademicki

Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu
drugiego stopnia polski

Forma studiow Wymagalnos¢

stacjonarne obligatoryjny

Liczba godzin

Wyktad Laboratoria Inne (np. online)

15 15 0

Cwiczenia Projekty/seminaria

0 0

Liczba punktow ECTS

3

Wyktadowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca: Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca:
dr inz. Marek Rybicki dr hab. inz. Damian Przestacki

Wydziat Inzynierii Mechanicznej Wydziat Inzynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej Instytut Technologii Mechanicznej

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznan ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznan

pok. 605, tel.: +48616652752 pok. 620, tel.: +48616652850

hala 20, tel.: +48616652753 e-mail: damian.przestacki@put.poznan.pl

e-mail: marek.rybicki@put.poznan.pl

Wymagania wstepne
1) Student ma podstawowag wiedze z fizyki, matematyki, mechaniki, podstaw obrdbki ubytkowej

2) Student potrafi wykorzystac¢ zdobytg wiedze do analizy nowych technik wytwarzania oraz umie
korzystac z informacji pozyskiwanych z biblioteki i Internetu

3) Student wykazuje samodzielno$¢ w rozwigzywaniu problemoéw, zdobywaniu i doskonaleniu nabytej
wiedzy i umiejetnosci, rozumienie potrzebe uczenia sie
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Cel przedmiotu

Zapoznanie z tendencjami w technikach wytwarzania, narzedziami mechatronicznymi i
oprzyrzagdowaniem narzedziowym, obrabiarkami do obrébki kompletnej, mikroobrébki i obrébki
erozyjnej. Nabycie umiejetnos$ci doboru nowoczesnych technologii wytwarzania wyrobéw o okreslonych
ksztattach i wiasciwosciach warstwy wierzchniej.

Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza

1) Ma poszerzong wiedze z technik wytwarzania czesci mechanicznych urzadzen mechatronicznych
obejmujacg trendy $wiatowe, zastosowania mikroobrébki i mikronarzedzi, procesy skrawania z duzymi
predkosciami, obrébke tworzyw konstrukcyjnych strumieniem energii (laser, plazma, strumient wody,
ultradzwieki itp.), aspekty ekonomiczne i jakosciowe w ksztattowaniu wyrobédw mechatronicznych.

Umiejetnosci
1) Potrafi pozyskiwac¢ informacje z internetu, literatury, baz danych oraz innych witasciwie dobranych

zrédet (gtownie w jezyku angielskim) w zakresie mechatroniki; potrafi integrowac uzyskane informacje,
dokonywad ich interpretacji, a takze wycigga¢ wnioski oraz formutowac i uzasadniaé opinie.

2) Potrafi okresli¢ jakimi zaawansowanymi metodami wykonac¢ obrébke elementéw mechanicznych.
Potrafi okresli¢ mozliwosci i potrzebe mikroobrébki oraz obrébki z duzymi predkosciami czesci
mechanicznych urzagdzen mechatronicznych.

Kompetencje spoteczne
1) Prawidtowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwigzane z wykonywaniem zawodu.

Metody weryfikacji efektdw uczenia sie i kryteria oceny

Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:

Wyktad: Egzamin pisemny (w przypadku odpowiedzi na: od 50 do 60% pytan — dst, powyzej 60 do70% -
dst+, powyzej 70 do 80% - db, powyzej 80 do 90% - db+, powyzej 90 do 100% - bdb).

Laboratorium: Sprawozdania z éwiczen. Aby uzyska¢ zaliczenie laboratorium liczba nieobecnosci nie
moze przekroczy¢ 1/3 zajed.

Tresci programowe

1. Klasyfikacja technik wytwarzania, warunki dekohezji materiatu, kinematyka obrébki.

2. Obrébka z duzymi predkosciami (HSM), obrébka wysokowydajna (HPM).

3. Obrobka na twardo (HM).

4. Obrodbka kompletna.

5. Mikroobrébka elementéw urzgdzen mikroelektromechanicznych MEMS (trawienie, LIGA i inne).

6. Obrobka gtadkosciowa (gtadzenie i dogtadzanie oscylacyjne, docieranie, obrdbka rotacyjno-Scierna,
wibracyjno-scierna, przettoczno-$cierna, strumieniowo scierna, szczotkowanie).



POLITECHNIKA POZNANSKA

EUROPEISKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACII PUNKTOW (ECTS)
pl. M. Sktodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznan

7. Dogniatanie odpowiedzialnych powierzchni i wygniatanie gwintéw.

8. Nowe techniki chtodzenia/smarowania strefy skrawania (MQL, MQCL, SSP, HPC itd.).

9. Narzedzia mechatroniczne i oprzyrzagdowanie narzedziowe.

10. Obrébka elektroerozyjna (elektroerozyjne drazenie i przecinanie drutem) oraz elektrochemiczna.

11. Obrébka strumieniowo erozyjna: przecinanie strumieniem wodnym i wodno-$ciernym, plazma,
laserem oraz wigzka elektrondw.

12. Obrébki hybrydowe (obrdbka skrawaniem i elektroerozyjna ze wspomaganiem ultradzwiekowym,
obrdébka skrawaniem z nagrzewaniem materiatu, szlifowanie elektrochemiczne i inne).

13. Lasery w technikach wytwarzania (czyszczenie, strukturyzowanie, grawerowanie, znakowanie,
napawanie, drazenie, selektywne spiekanie itd.)

Metody dydaktyczne
Wyktad: prezentacja multimedialna, dyskusja

Laboratorium: Wykonanie éwiczen laboratoryjnych i opracowanie sprawozdan wedtug instrukcji w
konspekcie
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Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 75 3,0
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 45 2,0
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajec 30 1,0
laboratoryjnych/¢wiczen, przygotowanie do kolokwidéw/egzaminu,
wykonanie projektu)*

1 . sy 2 . 7 . ;.
niepotrzebne skresli¢ lub dopisac inne czynnosci



